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SECRETARIA DEL MERCOSUR
RESOLUCION GMC N° 26/01 — ARTICULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL-15/IV/2010

Agustin Colomho Sierra

Director
7309.00.90 60% de valor agregado regional
7310.10.10 Salto de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regional
7310.10.90 Salto de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regional
7310.21.10 Saltc de partida aranceiaria mas 60% de valor agregado regional
7310.21.90 Saito de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regional
7310.29.10 Salto de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regional
7310.29.20 Salto de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regional
7310.29.90 Salto de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regional
7311.00.00 Salto de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regionai
7321.11.00 Salto de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regional
7321.81.00 Salto de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regional
7326.90.10 Salto de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regional
7326.90.90 Salto de partida arancelaria mas 0% de valor agregado regional
8207.19.00 (7 50% de valor agregado regional.
8207.30.00 80% de valor agregado regional
8301.10.00 Salto de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regional
8401.10.00 60% de valor agregado regional
8401.20.00 60% de valor agregado regional o,
8401.40.00 80% de valor agregado regional L0 TG N
8402.11.00 80% de valor agregado regional 7{/:;9‘ v\
8402.12.00 60% de valor agregado regional SECRE——— )
8402.19.00 60% de valor Egrggado regional 8 crae MA T
8402.20.00 '|60% de valor agregado regionai O, S RALT
8402.90.00 60% de valor agregado regional Wy kY4
8403.10.90 60% de valor agregado regional Ny AN
8403.90.00 60% de valor agregado regional SN
8404.10.10 60% de valor agregado regional
8404.10.20 60% de valor agregado regional
8404.20.00 60% de valor agregado regional
8404.90.10 60% de valor agregado regional
8404.90.90 60% de valor agregado regional
8405.10.00 60% de valor agregado regional
8405.90.00 60% de valor agregado regional
8406.10.00 60% de valor agregado regional
8406.81.00 60% de valor agregado regional
8406.82.00 60% de valor agregado regional
8406.90.11 60% de valor agregado regional
8406.90.19 60% de valor agregado regional
8406.90.21 80% de valor agregado regional
8406.90.29 60% de valor agregado regionaf
8407.10.00 60% de valor agregado regional
8407.21.10 60% de valor agregado regional
8407.21.90 60% de valor agregado regional
8407.29.10 60% de valor agregado regionai
8407.29.90 60% de valor agregado regional
8407.90.00 60% de valor agregado regional
8408.10.10 60% _de valor agregado regional
8408.10.90 60% de valor agregado regional
8408.90.10 60% de valor agregado regional
8408.90.90 60% de valor agregado regional
8409.10.00 60% de valor agregado regional
8410.11.00 60% de valor agregado regional
8410.12.00 60% de valor agregado regional
8410.13.00 80% de valor agregado regional ~ i
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SECRETARiA DEL MERCOSUR
RESOLUCION GMC N° 26/01 — ARTICULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL-15/1V/2010

Agustin Colombo Sierra

Director
8410.90.00 60% de valor agregado regional
3411.11.00 60% de valor agregado regional ~
8411.12.00 60% de valor agregado regional PASNRIINN
8411.21.00 60% de valor agregado regional JO A
8411.22.00 60% de valor agregado regional KEEECTLER
8411.81.00 60% de valor agregado regional {4 eCWT opL Tl
8411.82.00 60% de valor agregado regional W72  GE— 2]
8411.91.00 60% de valor agregado regionat W 0/
8411.99.00 60% de valor agregado regional NPTV s o N
8412.10.00 60% de valor agregado regional N
8412.21.10 60% de valor agregado regional
8412.29.00 60% de valor agregado regional
8412.31.1¢ 60% de valor agregado regionai
8412.31.90 60% de valor agregado regional
8412.39.00 60% de valor agregado regional
8412.80.00 60% de valor agregado regional
.18412.90.10 60% de valor agregado regional
8412.90.20 60% de valor agregado regional
8412.90.80 60% de valor agregado regional
8412.90.90 80% de valor agregado regional
8413.11.00 60% de valor agregado regional
8413.19.00 60% de valor agregado regional
8413.40.00 60% de valor agregado regional
8413.50.10 60% de valor agregado regional
8413.50.90 60% de valor agregado regionai
8413.60.11 60% de valor agregado regional
8413.60.19 60% de valor agregado regional
8413.60.90 60% de valor agregado regional
8413.70.10 60% de valor agregado regional
8413.70.80 60% de valor agregado regional
8413.70.90 60% de valor agregado regional
8413.81.00 60% de valor agregado regional
8413.82.00 60% de valor agregado regional
8413.91.10 60% de valor agregado regional
8413.91.90 60% de valor agregado regional
18413.92.00 80% de valor agregado regional
8414.10.00 60% de valor agregado regional
8414.30.19% 60% de valor agregado regional
8414.30.99 60% de valor agregado regional -
8414.40.10 60% de valor agregado regional
8414.40.20 60% de valor agregado regional
8414.40.90 60% de valor agregado regional
8414.51.10 Saito de partida arancelaria mas 60% de valor agregado regionat
8414.59.10 60% de valor agregado regional
8414.59.90 60% de valor agregado regional
8414.80.11 60% de valor agregado regional
8414.80.12 60% de valor agregado regional
8414.80.13 60% de valor agregado regionai
8414.80.19 60% de valor agregado regional
8414.80.21 60% de valor agregado regional
8414.80.22 60% de valor agregado regional
8414.80.29 80% de valor agregado regional
8414.80.31 60% de valor agregado regional
8414.80.32 60% de valor agregado regional ~

Mo U -




SECRETARIA DEL MERCOSUR

RESOLUCION GMC N° 26/01 - ARTICULO 10

FE DE ERRATAS - ORIGINAL-15/IV/2010

Agustin Colombo Sierra

Director
8414.80.33 60% de valor agregado regional
8414.80.38 60% de valor agregado regional
8414.80.39 60% de valor agregado regional
8§414.80.90 60% de valor agregado regional VTS
8414.90.10 60% de valor agregado regional £ 0™ TSN
8414.90.31 60% de valor agregado regional /£ 7\
8414.90.32 160% de valor agregado regional S SEepr——
8414.90.33 60% de valor agregado regional a3 CE_::E‘ ARIA =
8414.90.34 80% de valor agregado regional \Q,—T"FAL S
8414.90.39 60% de valor agregado regional L%S) 9
8415.10.90 60% de valor agregado regional A4
8415.20.90 60% de valor agregado regional =
8415.81.90 60% de valor agregado regional
8415.82.90 80% de valor agregado regional
8415.83.00 60% de valor agregado regional
8415.90.00 60% de valor agregado regional
8416.10.00 60% de valor agregado regional
8416.20.10 60% de valor agregado regional
8416.20.90 60% de valor agregado regional
8416.30.00 60% de valor agregado regional
8416.90.00 80% de valor agregadao regional
8417.10.10 60% de valor agregado regional
8417.10.20 60% de valor agregado regional
8417.10.90 80% de valor agregado regional
8417.20.00 60% de valor agregado regional
8417.80.10 60% de valor agregado regional
8417.80.20 80% de valor agregado regional
8417.80.90 60% de valor agregado regional
8417.90.00 60% de valor agregado regional
8418.50.10 80% de valor agregado regional
8418.50.90 60% de valor agregado regional
8418.69.10 60% de valor agregado regional
8418.69.20 80% de valor agregado regional
8418.69.91 60% de valor agregado regional
8418.69.99 60% de valor agregado regional
8418.99.00 60% de valor agregado regional
8419.20.00 60% de valor agregado regional
8419.31.00 80% de valor agregado regional ]
8419.32.00 60% de valor agregado regional
8419.39.00 60% de valor agregado regional
8419.40.10 60% de valor agregado regional
8419.40.20 60% de valor agregado regional
8419.40.90 60% de valor agregado regional
8419.50.10 60% de valor agregado regional
8419.50.21 60% de valor agregado regional
8419.50.22 60% de valor agregado regional
8419.50.29 80% de vaior agregado regionai
8419.50.90 60% de valor agregado regional
8419.60.00 60% de valor agregado regional
8419.81.10 60% de valor agregado regionai
8419.81.90 60% de valor agregado regional
8419.89.11 80% de valor agregado regional
8419.89.19 60% de valor agregado regional
8419.89.20 60% de valor agregado regional AN
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SECBETARiA DEL. MERCOSUR
RESOLUCION GMC N° 26/01 - ARTICULO 10
FE DE ERRATAS — ORIGINAL-151Vv/2010

Agustin Colombo Sierra

Director
8419.89.30 60% de valor agregado regional
8419.89.40 §0% de valor agregado regicnal
8419.89.91 80% de valor agregado regional s
8419.89.99 60% de valor agregado regional VA
8419.90.20 60% de valor agregado regional < :
8419.90.31 80% de valor agregado regional N R
8419.90.39 60% de valor agregado regional \~, ° o
8419.90.40 80% de valor agregado regional WO,
8419.90.90 60% de valor agregado regional 7y g @
8420.10.10 80% de valor agregado regional SN
8420.10.90 £0% de valor agregado regional
8420.91.00 60% de valor agregado regional
8420.99.00 60% de valor agregado regicnal
8421.11.10 60% de valor agregado regional
8421.11.90 60% de valor agregado regional
8421.12.90 60% de valor agregado regional
8421.19.10 60% de valor agregado regional
8421.19.90 80% de valor agregado regional
8421.21.00 60% de valor agregado regional
8421.22.00 60% de valor agregado regional
8421.29.11 60% de valor agregado regional
8421.29.19 60% de valor agregado regional
8421.29.20 60% de valor agregado regionali
8421.29.30 60% de valor agregado regionai
8421.29.90 60% de valor agregado regional
8421.39.10 60% de valor agregado regional
8421.39.30 60% de valor agregado regional
8421.39.90 60% de valor agregado regional
8421.91.91 60% de valor agregado regional
8421.91.99 60% de valor agregado regional
8421.99.10 60% de valor agregado regional
8421.99.91 60% de valor agregado regional
8421.99.99 60% de valor agregado regional
8422.19.00 60% de valor agregado regional
8422.20.00 60% de valor agregado regional
8422.30.10 60% de valor agregado regional
8422.30.21 60% de valor agregado regional
8422.30.22 60% de valor agregado regional
8422.30.23 60% de valor agregado regional
8422.30.29 60% de valor agregado regional
8422.30.30 60% de valor agregado regional
8422.40.10 60% de valor agregado regional
8422.40.20 60% de valor agregado regional
8422.40.30 60% de valor agregado regional
8422.40.90 60% de valor agregado regional
8422.90.90 60% de valor agregado regional
8423.20.00 60% de valor agregado regional
8423.30.11 60% de valor agregado regional
8423.30.19 80% de valor agregado regional
8423.30.90 60% de valor agregado regional
8423.81.10 60% de valor agregado regional
8423.81.90 60% de valor agregado regional
8423.82.00 60% de valor agregado regional
8423.89.00 60% de valor agregado regional N
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SECRETARIA DEL MERCOSUR

RESOLUCION GMC N° 26/01 - ARTICULO 10
FE DE ERRATAS — ORIGINAL-15/1V/2010

Agustin Colombo Sierra

Director
8423.90.29 60% de valor agregado regionall
8424.20.00 60% de valor agregado regional
8424.30.10 60% de valor agregado regional =,
8424.30.20 80% de valor agregado regional ///,\;ﬁﬂtf""CAK_
8424.30.30 60% de valor agregado regional A AN
8424.30.90 60% de valor agregado regionai e a
8424.81.19 60% de valor agregado regional > SECRETARIA Z T
8424.81.21 60% de valor agregado regional WO GENERAL 7
8424.81.29 60% de valor agregado regional W e
8424.81.90 60% de valor agregado regional N o4
8424.89.90 60% de valor agregado regional e ™
8424.90.90 60% de valor agregado regionai
8425.11.00 60% de valor agregado regional
8425.19.99Q 60% de valor agregado regional
8425.31.10 80% de valor agregado regional
8425.31.90 60% de valor agregado regional
8425.39.10 60% de valor agregado regional
8425.39.90 60% de valor agregado regional
8425.41.00 60% de valor agregado regional
8425.49.90 60% de valor agregado regional
8426.11.00 60% de valor agregado regional
8426.12.00 60% de valor agregado regional
8426.19.00 80% de valor agregado regional
8426.20.00 60% de valor agregado regional
8426.30.00 60% de valor agregado regional
8426.41.10 60% de valor agregado regional
8426.41.90 60% de valor agregado regionai
8426.49.10 60% de valor agregado regional
8426.49.90 80% de valor agregado regional
8426.91.00 60% de valor agregado regional
8426.99.00 60% de valor agregado regional
8427.10.11 60% de valor agregado regional
8427.10.19 60% de valor agregado regional
8427.10.90 60% de valor agregado regional
8427.20.10 60% de valor agregado regional
8427.20.90 80% de valor agregado regional
8427.90.00 60% de valor agregado regional
8428.10.00 60% de valor agregado regional
8428.20.10 60% de valor agregado regional
8428.20.90 80% de valor agregado regional
8428.31.00 60% de valor agregado regional
8428.32.00 60% de valor agregado regional
8428.33.00 60% de valor agregado regional
8428.39.10 80% de valor agregado regional
8428.39.20 60% de valor agregado regional
8428.39.30 60% de valor agregado regional
8428.39.90 60% de valor agregado regional
8428.40.00 60% de valor agregado regional
8428.60.00 60% de valor agregado regional
8428.90.10 60% de valor agregado regional
8428.90.20 60% de valor agregado regional
8428.90.30 60% de valor agregado regional
8428.90.90 60% de valor agregado regional
8429.11.10 60% de valor agregado regional

5 45
T

i‘b




SECBETARiA DEL MERCOSUR
RESOLUCION GMC N° 26/01 — ARTICULO 10
FE DE ERRATAS ~ ORIGINAL-15/1v/2010

Agustin Colombo Sierra

Director
8429.11.90 60% de valor agregado regional e
8429.19.10 60% de valor agregado regional /m
8429.19.90 60% de valor agregado regional /3 e,
8429.20.10 60% de valor agregado regional /.0 e
8429.20.90 60% de valor agregado regional f/ = A=
8429.30.00 60% de valor agregado regional 1§ %~ et =)
8429.40.00 60% de valor agregado regional WZ O A/
8429.51.11 60% de valor agregado regional N7, ey
8429.51.19 80% de valor agregado regional y7o0svY L
8429.51.21 60% de valor agregado regional
8429.51.29 B0% de valor agregado regional
8429.51.41 60% de valor agregado regional
8429.51.92 60% de valor agregado regional
8429.51.99 60% de valor agregado regional
8429.52.11 60% de vator agregado regional
B429.52.12 60% de valor agregado regional
8429.52.19 60% de valor agregado regional
8429.52.20 60% de valor agregado regionai
8429.52.90 60% de valor agregado regional
8429.59.00 60% de valor agregado regional
8430.10.00 60% de valor agregado regional
8430.20.00 60% de valor agregado regional
8430.31.10 60% de valor agregado regional
8430.31.90 60% de valor agregado regional
8430.39.10 60% de valor agregado regional
8430.39.90 60% de valor agregadeo regional
8430.41.10 60% de valor agregado regional
8430.41.20 60% de valor agregado regional
8430.41.30 60% de valor agregado regional
8430.41.90 60% de valor agregado regional
8430.49.10 60% de valor agregado regional
8430.49.20 60% de valor agregado regionai
8430.49.90 60% de valor agregado regional
8430.50.00 60% de valor agregado regional
8430.61.00 60% de valor agregado regional
8430.69.11 60% de valor agregado regional
8430.69.19 - |60% de valor agregado regignal
8430.69.90 60% de valor agregado regional
8431.10.90 60% de valor agregado regional
8431.20.11 60% de valor agregado regional
8431.20.19 60% de valor agregado regicnal
8431.20.90 60% de valor agregado regional
8431.31.10 60% de valor agregado regignal
8431.31.90 60% de valor agregado regional
8431.39.00 60% de valor agregado regional
8431.41.00 60% de valor agregado regional
8431.42.00 60% de valor agregado regional
8431.43.10 80% de valor agregado regional
8431.43.90 60% de valor agregado regional
8431.49.10 60% de valor agregado regional
8431.49.21 60% de valor agregado regional
8431.49.29 60% de valor agregado regional
8432.10.00 60% de valor agregado regional
8432.21.00 60% de valor agregado regional
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SECRETARIA DEL MERCOSUR
RESOLUCION GMC N° 26/01 — ARTICULO 10
FE DE ERRATAS — ORIGINAL-151V/2010

Agustin Colombo Sierra

Director
8432.29.00 60% de valor agregado regional
8432.30.10 60% de valor agregado regionai
8432.30.90 60% de valor agregado regional T
8432.40.00 60% de valor agregado regional AN
8432.80.00 60% de valor agregado regional &N RN
8432.90.00 60% de valor agregado regional /Y SEcamm———
8433.20.10 80% de valor agregado regional HES e NA
8433.20.90 60% de valor agregado regional Vo080 )
8433.30.00 80% de valor agregado regional Y i
8433.40.00 60% de valor agregado regional Ny a0
8433.51.00 60% de valor agregado regional N
8433.52.00 60% de valor agregado regional
8433.53.00 60% de valor agregado regional
8433.59.11 60% de valor agregado regional
8433.59.19 680% de valor agregado regional
8433.59.90 60% de valor agregado regional
8433.60.10 60% de valor agregado regional
8433.60.21 60% de valor agregado regional
8433.60.29 60% de valor agregado regional
8433.60.90 60% de valor agregado regional
8433.90.90 60% de valor agregado regional
8434.10.00 60% de valor agregado regional
8434.20.10 60% de valor agregado regional
8434.20.90 60% de valor agregado regional
8434.90.00 60% de vaior agregado regional
8435.10.00 60% de valor agregado regional
8435.90.00 80% de valor agregado regionai
8436.10.00 60% de vaior agregado regional
8436.21.00 60% de valor agregado regional
8436.29.00 60% de valor agregado regional
8436.80.00 60% de valor agregado regional
8436.91.00 60% de valor agregado regional
8436.99.00 60% de valor agregada regional
8437.10.00 60% de valor agregado regional
8437.80.10 60% de valor agregado regional
8437.80.90 80% de valor agregado regional
8437.90.00 60% de valor agregado regional
8438.10.00 60% de valor agregado regional
8438.20.11 80% de valor agregado regional
8438.20.19 60% de valor agregado regional
8438.20.90 60% de valor agregado regional
8438.30.00 80% de valor agregado regional
8438.40.00 60% de valor agregado regional
8438.50.00 60% de valor agregado regional
8438.60.00 60% de valor agregado regional
8438.80.10 60% de valor agregado regional
8438.80.20 60% de valor agregado regional
8438.80.90 80% de valor agregado regional
8438.90.00 60% de valor agregado regional
8439.10.10 60% de valor agregado regional
8439.10.20 60% de valor agregado regionat
8439.10.30 80% de valor agregado regional
8439.10.90 60% de valor agregado regional
8439.20.00 60% de valor agregado regional




SECRETARiA DEL MERCOSUR
RESOLUCION GMC N° 26/01 - ARTICULO 10
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Agustin Colombo Sierra

Director
8439.30.10 60% de valor agregado regional
8439.30.20 60% de valor agregado regional
8439.30.30 60% de valor agregado regional
8439.30.90 - 80% de valor agregado regional
8439.91.00 60% de valor agregado regional
8439.99.10 60% de valor agregado regional
8439.99.90 80% de valor agregado regional =
8440.70.11 60% de valor agregado regional 0
8440.10.20 60% de valor agregado regional N20sy b
8440.10.90 60% de valor agregado regional
8440.90.00 60% de valor agregado regional
8441.10.10 80% de valor agregado regional
8441.10.90 60% de valor agregadc regional
8441.20.00 60% de valor agregado regional
8441.30.10 60% de valor agrégado regional
8441.30.90 60% de valor agregado regional
8441.40.00 60% de valor agregado regional
8441.80.00 60% de valor agregado regicnal
8441.90.00 60% de valor agregado regional
8442.30.10 60% de valor agregado regional
8442.30.20 50% de valor agregado regional
8442.30.90 60% de valor agregado regional
8442.40.10 80% de valor agregado regional
8442.40.20 60% de valor agregado regional
8442.40.90 680% de valor agregado regionai
8442.50.00 60% de valor agregado regional
8443.11.10 60% de valor agregado regional
8443.11.90 680% de valor agregado regional
8443.12.00 60% de valor agregado regional
8443.13.10 60% de valor agregado regional
8443.13.21 60% de valor agregado regional
8443.13.29 60% de valor agregado regional
8443.13.90 60% de valor agregado regional
8443.14.00 60% de valor agregado regional
8443.15.00 60% de valor agregado regional
8443.16.00 50% de valor agregado regional
8443.17.10 650% de valor agregado regional
8443.17.90 60% de valor agregado regionail
8443.19.10 60% de valor agregado regional
8443.19.90 60% de valor agregado regional
8443.31.00 60% de valor agregado regional
8443.32.11 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los

componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas |
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil’ de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item "A” y *“B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
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SECRETARIA DEL MERCOSUR
RESOLUCION GMC N° 26/01 — ARTICULO 10
FE DE ERRATAS ~ ORIGINAL-15/1V/2010

Agustin Colombo Sierra
Director

alimentacion,

8443.32.12

JPETEN,

Cumiplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos ios
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas ¥y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y "B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos def item 8517.90.91 para aparatos de “facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8B473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y ‘B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, Ia inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion. :

8443.32.13

Cumplir con el siguiente procesec productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totaimente desagregadas, a nivel basico de componentes: y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas ¥y mecanicas
en la formacion del producto finai de acuerdo con 10s item "A” y “B" anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes mdduios o subconjuntos: 1) Mecanismos
def item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos dei item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre gue la
produccion de los mismaos atienda lo establecido en los item “A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8443.32.19

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas ¥y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes madulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de fos item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martilios de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471,49.21 y 8471.60.11. Se admitira Ia utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No '
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, 1a inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacién. '

8443.32.21

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracién de ias placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en !a formacion del producto final de acuerdo con los item "A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2: 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de Ios subiterh 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la

produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No ~
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desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido. la inclusidén en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magneéticos, dpticos y fuentes de
alimentacion.

8443.32.22

Cumpilir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes moédulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item "A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, pticos y fuentes de
alimentacioén.

8443.32.23

Cumpilir con el siguiente proceso productive: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eiéctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes, y C.
Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del itern 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.80.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y *B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magneéticos, Opticos y fuentes de
alimentacion. '

8443.32.29

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivet basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y "B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
de! item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y B471.60.2; 2)
Mecanismos det item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martiflos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, 1a inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos y fuentes de
alimentacién.

8443.32.35

Curnplir con el siguiente proceso productive: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes, y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item "A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacigh,_
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/|de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la

produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y *B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8443.32.39

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estén exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martilios de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8443.32.51

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item A y "B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes madulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira Ia utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No
desnaturaliza el cumptimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magneticos, opticos y fuentes de
alimentacidn,

8443.32.59

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
compoenentes en las placas de circuito impreso; B, Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacioén dei producto final de acuerdo con los jtem “A” y “B"” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil® de ios item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira Ia utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que ia
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y“8". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, éptices vy fuentes de
alimentacién.

8443.39.10

60% de valor agregado regional

8443.39.21

80% de valor agregado regional

8443.39.28

80% de valor agregado regicnal

8443.39.29

60% de valor agregado regional

8443.39.30

60% de valor agregado regional

8443.39.90

60% de valor agregado regional

8443.91.10

60% de valor agregado regional
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8443.91.9

60% de valor agregado regional

8443.91.92

£0% de valor agregado regionai

8443.91.99

60% de valor agregado regional

8443.99.11

CIRCUITOS IMPRESCS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O
ELECTRONICOS. REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito
impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida
B8473.30.

8443.99.13

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo:A - Montaje
como minimo del 80% de las piacas de circuito impreso por producto;B — Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8443.99.19

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo:A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto;B — Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totaimente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecdnicas en la formacion del producto final.

8443.99.21

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléciricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracién de las placas de circuite impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item "A" y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos def item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No
desnaturaliza e! cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8443.99.24

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nive! basico de componentes; y C.
Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” antericres.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2} .
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utiiizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y "B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacién. ' '

8443.99.31

80% de valor agregado regional

8443.99.39

B60% de valor agregado regional

8444.00.10

60% de valor agregado regional

8444.00.20

60% de valor agregado regional

8444.00.90

60% de valor agregado regional

8445.11.10

680% de valor agregado regional

8445.11.20

60% de valor agregado regional

8445.11.90

60% de valor agregado regional
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8445.12.00 60% de valor agregado regional
8445.13.00 60% de valor agregado regional
8445.19.10 60% de valor agregado regional
8445.19.21 60% de valor agregado regional e
8445.19.22 60% de valor agregado regional AN
8445.19.23 60% de valor agregado regional N A
8445.19.24 60% de valor agregado regional i =3 mm—— _ﬁ\k
8445.19.25 60% de valor agregado regional i< TU TR IARIATE i
8445.19.26 60% de valor agregado regional W, o ERAL i
8445.19.27 60% de valor agregado regional NN i
8445.19.29 60% de valor agregado regional ANES oo
8445.20.00 60% de valor agregado regional R
8445.30.10 60% de valor agregado regional
8445.30.90 60% de valor agregado regional
8445.40.11 60% de valor agregado regional
8445.40.12 60% de valor agregado regional
8445.40.18 80% de valor agregado regional
8445.40.19 60% de valor agregado regional
8445.40.21 60% de valor agregado regional
8445.40.29 60% de valor agregado regionai
8445.40.31 60% de valor agregado regional
8445.40.39 60% de valor agregado regional
8445.40.40 80% de valor agregado regional
8445.40.90 60% de valor agregado regional
8445.90.10 80% de valor agregado regional
8445.90.20 60% de valor agregado regional
8445.90.30 60% de valor agregado regional
8445.90.40 60% de valor agregado regional
8445.90.90 60% de valor agregado regional
8446.10.10 60% de valor agregado regional
8446.10.90 60% de valor agregado regional
8446.21.00 60% de valor agregado regional
8446.29.00 60% de valor agregado regional
8446.30.10 60% de valor agregado regional
8446.30.20 60% de valor agregado regional
8446.30.30 60% de valor agregado regional
8446.30.40 60% de valor agregado regional
8446.30.90 60% de valor agregado regional
8447.11.00 60% de valor agregado regional
8447.12.00 80% de valor agregado regional
8447.20.21 60% de valor agregado regional
8447.20.29 60% de valor agregado regional
8447.20.30 80% de valor agregado regional
8447.90.10 60% de valor agregado regional
8447.90.20 60% de vaior agregado regional
8447.90.90 60% de valor agregado regional
8448.11.10 60% de valor agregado regional
8448.11.20 60% de valor agregado regional
8448.11.90 60% de vaior agregado regional
8448.19.00 80% de valor agregado regionai
8448.20.10 60% de valor agregado regional
8448.20.20 80% de valor agregado regional
8448.20.30 60% de valor agregado regional
8448.20.90 60% de valor agregado regional ™

/%' 53




SECRETARiA DEL MERCOSUR
RESCLUCION GMC N° 26/01 — ARTICULO 10
FE DE ERRATAS — ORIGINAL-15/1V/2010

Agustin Colombo Sierra

Director

8448.31.00 60% de valor agregado regional
8448.32.11 80% de valor agregado regional
8448.32.19 80% de valor agregado regional
8448.32.20 60% de vaior agregado regional
8448.32.30 60% de valor agregado regional
8448.32.40 60% de valor agregado regional
8448.32.50 60% de valor agregado regional
8448.32.90 650% de valor agregado regional
8448.33.10 60% de valor agregado regional
8448.33.90 60% de valor agregado regional
84438.39.11 60% de valor agregado regional
8448.39.12 60% de valor agregado regional
8448.39.17 60% de valor agregado regional
8448.39.19 60% de valor agregado regional
8448.39.21 60% de valor agregado regional
8448.39.22 60% de valor agregado regional
8443.39.23 60% de valor agregado regional
8448.39.29 60% de valor agregado regionai
8448.39.91 60% de valor agregado regional
8448.39.92 60% de valor agregadc regional
8448.39.99 60% de valor agregado regional
8448.42.00 60% de valor agregadao regional
8448.49.10 60% de valor agregado regional
8448.49.20 60% de valor agregado regional
8448.49.90 60% de valor agregado regional
8448.51.00 60% de valor agregado regional
8448.59.10 60% de valor agregado regionat
8448.59.22 60% de valor agregado regional
8448.59.29 60% de valor agregado regional
8448.59.30 60% de valor agregado regional
8448.59.40 60% de valor agregado regional
8448.59.90 60% de valor agregado regional
8449.00.10 60% de valor agregado regional
8449.00.20 60% de valor agregado regional
8449.00.80 60% de valor agregado regional
8449.00.91 60% de valor agregado regional
8449.00.99 60% de valor agregado regional
8450.20.10 60% de valor agregado regionai
8450.20.90 60% de valor agregado regional
8450.90.10 60% de valor agregado regional
8451.10.00 60% de valor agregado regional
8451.29.10 60% de valor agregadc regional
8451.29.90 60% de valor agregado regional
8451.30.10 60% de valor agregado regional
8451.30.99 60% de valor agregado regional
8451.40.10 60% de valor agregado regional
8451.40.21 60% de valor agregado regional
8451.40.29 60% de valor agregado regional .
8451.40.90 60% de valor agregado regional
8451.50.10 60% de valor agregado regional
8451.50.20 60% de valor agregado regional
8451.50.90 60% de valor agregado regional
8451.80.00 60% de valor agregado regionai
8451.90.90 60% de valor agregado regicnal ~
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8452.21.10 80% de valor agregado regional
8452.21.20 60% de valor agregado regional
8452.21.90 60% de valor agregado regional
8452.29.10 80% de valor agregado regional
8452.29.21 60% de valor agregado regional
8452.29.22 60% de valor agregado regional
8452.29.23 60% de valor agregado regional —
8452.29.24 60% de valor agregado regionai NS
8452.29.25 60% de valor agregado regional
8452.29.29 60% de valor agregado regional N
8452.29.90 60% de valor agregado regional Oft, . O
8452.30.00 60% de valor agregado regional el
8452.90.91 60% de valor agregado regional
8452.90.92 60% de valor agregado regional
8452.90.93 60% de valor agregado regional
8452.90.94 60% de valor agregado regional
8452.90.99 60% de valor agregado regional
8453.10.10 80% de valor agregado regional
8453.10.90 60% de valor agregado regional
8453.20.00 60% de valor agregado regional
8453.80.00 60% de vaior agregado regional
8453.90.00 80% de valor agregado regional
8454.10.00 60% de valor agregado regional
8454.20.10 60% de valor agregado regional
8454.20.90 60% de valor agregado regional
8454.30.10 60% de valor agregado regional
8454.30.20 80% de valor agregado regional
8454.30.90 60% de valor agregado regional
8454.90.10 60% de valor agregado regional
8454.90.90 80% de valor agregado regional
8455.10.00 60% de valor agregado regionai
8455.21.10 60% de valor agregado regional
8455.21.90 60% de valor agregado regional
8455.22.10 60% de valor agregado regional
8455.22.90 60% de valor agregado regional
8455.30.10 60% de valor agregado regional
8455.30.20 60% de valor agregado regional
8455.30.90 60% de valor agregado regional
8455.90.00 60% de valor agregado regional
8456.10.11 80% de valor agregado regional
8456.10.19 60% de valor agregado regional
8456.10.90 60% de valor agregado regional
8456.20.10 80% de valor agregado regicnal
8456.20.90 60% de valor agregado regional
8456.30.11 60% de valor agregado regional
8456.30.19 60% de valor agregado regional
8456.30.90 80% de valor agregado regional
8456.90.00 60% de valor agregado regional
8457.10.00 80% de valor agregado regional
8457.20.10 80% de valor agregado regional
8457.20.90 80% de valor agregado regional
8457.30.10 60% de valor agregado regional
8457.30.90 60% de valor agregado regional
8458.11.10 80% de valor agregado regional
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3458.11.91 60% de valor agregado regicnal
8458.11.99 60% de valor agregado regicnal
8458.19.10 60% de valor agregado regicnal T,
8458.19.90 60% de valor agregado regional LT S,
8458.91.00 60% de valor agregado regional £ S
8458.99.00 60% de valor agregado regional SO
8459.10.00 60% de valor agregado regional EECANMITYEEE
8459.21.10 60% de valor agregado regional \Z Gt~ &/
8459.21.91 60% de valor agregade regional N7y 37
8459.21.99 60% de valor agregadc regional AN W
8459.29.00 60% de valor agregadc regional il
8459.31.00 60% de valor agregado regional
8459.39.00 60% de valor agregado regional
8459.40.00 60% de valor agregado regional
8459.51.00 60% de valor agregado regional
8459.59.00 60% de valor agregado regicnal
8459.61.00 60% de valor agregado regional
8459.69.00 60% de valor agregado regional
8459.70.00 60% de valor agregado regional
8460.11.00 60% de valor agregado regional
8460.19.00 B80% de valor agregado regional
8460.21.00 80% de vaior agregado regional
8460.29.00 680% de valor agregado regicnal
8460.31.00 60% de valor agregado regional
8460.39.00 60% de valor agregado regional
8460.40.11 60% de valor agregado regionai
8460.40.19 60% de valer agregado regional
8460.40.91 60% de valor agregado regional
8460.40.99 60% de valor agregado regional
8460.90.11 60% de valor agregado regional
8460.90.19 60% de valor agregado regional
8460.90.90 60% de valor agregado regional
8461.20.10 60% de valor agregado regional
8461.20.90 60% de valor agregado regional
8461.30.10 60% de valor agregado regional
8461.30.90 60% de valor agregado regional
8461.40.10 60% de valor agregado regional
8461.40.91 60% de valor agregado regional -
8461.40.99 60% de valor agregado regional
8461.50.10 60% de valor agregado regional
8461.50.20 60% de valor agregado regional
8461.50.90 60% de valor agregado regional
8461.90.10 60% de valor agregado regional
8461.90.90 60% de valor agregado regional
8462.10.11 60% de valor agregado regional
8462.10.19 60% de valor agregado regional
8462.10.90 60% de valor agregado regional
8462.21.00 60% de valor agregado regional
8462.29.00 60% de valor agregado regiona!
8462.31.00 60% de valor agregado regional
8462.39.10 60% de valor agregado regional
8462.39.90 60% de valor agregado regional
8462.41.00 60% de valor agregado regional
8462.49.00 60% de valor agregado regional
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8462.91.11 60% de valor agregado regional
B8462.91.19 60% de valor agregado regional
8462.91.91 80% de valor agregado regional
8462.91.99 60% de valor agregado regional
8462.99.10 60% de valor agregado regional | /Z»m
8462.99.20 60% de valor agregado regional A AN
8462.99.90 60% de valor agregado regional S TN
8463.10.10 ~'|60% de valor agregado regional i[> SECRETARIA =
8463.10.90 60% de valor agregado regional 4O GENERA i1
8463.20.10 60% de valor agregado regional Wy
8463.20.91 |60% de valor agregado regional NOA Y4
8463.20.99 [60% de valor agregado regional Ry Ve NOF
8463.30.00 60% de valor agregado regional o
8463.90.10 80% de valor agregado regional
8463.90.90 60% de valor agregado regional
8464.10.00 60% de valor agregado regional
8464.20.10 80% de valor agregado regional
8464.20.21 60% de valor agregado regional
8464.20.29 60% de valor agregado regionai
8464.20.90 60% de valor agregado regional
8464.90.11 60% de valor agregado regional
8464.90.19 80% de valor agregado regional
8464.90.90 60% de vaior agregado regional
8465.10.00 60% de valor agregado regional
8465.91.10 60% de valor agregado regional
8465.91.20 60% de valor agregado regional
8465.91.90 60% de valor agregado regional
8465.92.11 60% de valor agregado regional
8465.92.19 60% de valor agregado regional
8465.92.90 60% de valor agregado regional
8465.93.10 60% de valor agregado regional
8465.93.90 60% de valor agregado regional
8465.94.00 60% de valor agregado regional
8465.95.11 60% de valor agregado regional
8465.95.12 80% de valor agregado regional
8465.95.91 60% de valor agregado regional
8465.95.92 60% de valor agregado regional
8465.96.00 80% de valor agregado regional
B465.99.00 60% de valor agregado regional
8466.10.00 60% de valor agregado regional
8466.20.10 80% de vaior agregado regional
8466.20.90 60% de valor agregado regional
8466.30.00 60% de valor agregado regional
8466.91.00 60% de valor agregado regional
8466.92.00 60% de valor agregado regional
8466.93.11 60% de valor agregado regionai
8466.93.19 |60% de valor agregado regional
8466.93.20 60% de valor agregado regional
8466.93.30 60% de valor agregado regional
8466.93.40 60% de valor agregado regionai
8466.93.50 80% de valor agregado regional
8466.93.60 60% de valor agregado regional
8466.94.10 60% de valor agregado regional
8466.94.20 60% de valor agregado regionai u

ﬁdﬂ ' 57

e




SECRETARIA DEL MERCOSUR
RESOLUCION GMC N° 26/01 — ARTICULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL-15/1V/2010

Agustin Colombo Sierra

Director

8466.94.30 60% de valor agregado regionat

8466.94.90 60% de valor agregado regional

8467.11.10 60% de valor agregado regional PV e N

8467.11.90 60% de valor agregado regional SN T AR

8467.19.00 60% de valor agregado regional y/£% S

8467.29.93 60% de valor agregado regional (= = pRT

8467.81.00 60% de valor agregado regional EECSN Y

8467.89.00 60% de valor agregadc regional \Z  GE~ 5

8467.91.00 60% de valor agregado regional N /A

8467.92.00 60% de valor agregado regional NToaeyg » ©F

8467.99.00 60% de valor agregado regional S

8468.20.00 60% de vaior agregado regional

8468.80.10 60% de valor agregado regional

8468.80.90 60% de valor agregado regional

8468.90.20 60% de valor agregado regional

8468.90.90 60% de valor agregado regional

8469.00.10 60% de valor agregado regional

8470.50.11 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y scidadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; -C. Integracion de las placas de
circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas en la formacién del producto
final de acuerdo con los item "A” y “B” anteriores. Estan exentos del montaje los
siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para
impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2, 2) Mecanismos del item
8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10y 8517.21.20; y 3)
Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de
linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion de
subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo estabiecido en los item “A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacién.

8470.50.19 Cumplir con el siguiente proceso preductivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléciricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las piacas de circuito impreso y de las partes electricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.48.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martilios de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y "B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8470.50.90 60% de valor agregado regional

8470.90.10 60% de valor agregado regional

8470.90.90 60% de valor agregado regional

8471.30.12 MICROCOMPUTADORAS PORTATILES REQUISITO: Cumplir con el siguiente

proceso productivo: A, Montaje y soldadura de todos ios componentes en las placas
de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria,
las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las
interfases de comunicacion en serie y paralela acumulativamente. Cuando las
unidades centrales de procesamiente incorporen en € mismo cuerpo o gabinete,
placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulagiéq
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de terminal, estas placas también deberan tener et montaje y soldadura de todos
sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecdnicas, totalmente
desagregadas, a nivel basico de componentes; y C. Integracion de las placas de
circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas en la formacion del producto
final de acuerdo con los item "A”" y "B” anteriores. Estan exentos del montaje los
siguientes modulos o subcanjuntos: 1) Pantalla ("display") de los item 8473.30.81 y
8473.30.92; y 2) Teclado del item 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del
régimen de origen definido la inclusiéon en un mismo cuerpo o gabinete de unidades
de discos magnéticos, opticos y fuente de alimentacion.-

8471.30.19

IMICROCOMPUTADORAS PORTATILES REQUISITO: Cumpiir con el siguiente

proceso productive: A, Montaje y soldadura de todos los componentes en las piacas
de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memaria,
las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las
interfases de comunicacion en serie y paralela acumulativamente. Cuando las
unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete,
placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local 0 emulacion
de terminal, estas placas también deberan tener el montaje y soldadura de todos
sus componenties; B. Montaje de las partes eléctricas y mecanicas, totalmente
desagregadas, a nivel basico de componentes; y C. integracion de las placas de
circuito impreso y de las partes eléctricas y mecénicas en la formacién del producto
final de acuerdo con los item "A" y “B” anteriores.Estan exentos del montaje los
siguientes médulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display”) de los item 8473.30.91 y
8473.30.92; y 2) Teclado de! item 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del
régimen de origen definido la inclusion en un mismo cuerpo o gabinete de unidades
de discos magnéticos, opticos y fuente de alimentacion.-

8471.30.90

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso;B. Montaje de las partes eléctricas y
mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de ias partes eléciricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntes: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que ia
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item "A” y “B. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definide, la inclusion en un
mismo cuerpe o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacian.

8471.41.90

‘|desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusidn en un

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso;B. Montaje de las partes eléctricas y
mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes madulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.43.3y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No

mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, épticos y fuentes de
alimentacion.

8471.50.10

UNIDADES DIGITALES DE PROCESAMIENTO DE PEQUENA CAPACIDAD.

de todos los componentes en las placas de circuito impresc que impiementan

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A, Montaje y sold?\w‘;al
5
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funciones de procesamiento y memoria y las siguientes interfases: en serie,
paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado y de video,
acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en
el mismo cuerpo o gabinete placas de circuito impreso que implementen las
funciones de red local o emulacion de terminal, estas placas también deberan tener
un montaje y soldadura de todos los componentes.B. Montaje de las partes
electricas y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y
C. Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas ¥
mecéanicas en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” e “B”
anteriores. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la
inclusién en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos,
dpticos y fuentes de alimentacion. En las unidades digitales de procesamiento dei
tipo “discless”, destinadas a interconexién en redes locales, el montaje de la placa
gue implementa la interfase de red local podra sustituir €l montaje de las placas que

implementan las interfases en serie, paralela y de unidades de discos magnéticos;
8471.50.20 UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. Cumplir con el
siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en
el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como minimo 3 (ires) de
las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; ¢) unidadI
de control integradal/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y
diagndstico de sistema; e) canal o interfase de comunicacion con unidad de entrada|
y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4
{cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones:
B. Montaje e integracion de las placas de circuitc impreso y de los conjuntos
eléctricos y mecanicos en ia formacién del producto final; y C. Cuando el montaje
del producto se realice con conjuntos en forma de cajén, estos conjuntos deberan
ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimeniacion,
placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por e montaje del
numero de placas de circuito impreso, establecido en el item "A”", en caso de que se
utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de
memoria del tipo “SIMM" del item 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerard una
placa por funcidn, independientemente de la cantidad de placas montadas para
implementar la funcion. Para cumplir con lo dispuesto se admitira ta utilizacion de
subconjuntos montades en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A”, “B" y “C". Lo
dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de
periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras
6pticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencicnadas en el item
“A”, incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades

digitales de procesamiento.

8471.50.30 UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. Cumplir con el
siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en
el conjunto de placas de circuitc impreso que implementen como minime 3 {tres) de
las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; ¢) unidad
de control integradalinterfase o controladoras de periféricos; d) soporte vy
diagnostico de sistema; e) canal o interfase de comunicacion con unidad de entrada|
y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4
{cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones;
B. Montaje e integracidon de las placas de circuitc impreso y de los conjuntos
eléctricos y mecanicos en la formacion del producto final; y C. Cuando el montaje
del producto se realice con conjuntos en forma de cajon, estos conjuntos deberan
ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentacion,
placas de circuito impreso y cables. Cuande la empresa opte por el montaje del
numero de placas de circuito impreso, establecido en el item “A”, en caso de que se
utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de
memoria dei tipo “SIMM" del item B8473.30.42 o 8473.50.50, se considerara una
placa por funcidn, independientemente de la cantidad de placas montadas para “
de !
!

implementar la funcién, Para cumplir con lo dispuesto se admitira la utilizacié
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subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que ial
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A”, “B” y "C" Lo
dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de
periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras
opticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el item
“A’, incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades
digitales de procesamiento.

8471.50.40

UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MUY GRANDE.

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen por lo
menos 2 (dos) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b)
memoria ¢) unidad de control integrada/interfase; d) soporte y diagnéstico de
sistemas; e) canal de comunicacion, o aiternativamente, el montaje de por lo menos
3 (tres) placas de circuito impreso que implementen cuaiquiera de estas funciones;
B. Montaje e integracion de las placas de circuito impreso y de los conjuntos
eléctricos y mecanicos en la formacion del producto final; y C. Cuando el montaje
del producto se realice con conjuntos en forma de cajén, estos conjuntos deberani
ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentacion,
piacas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por ef montaje del
numero de placas de circuito impreso establecido en el item "A”, en caso de que se
utilice placas que sean padrones de mercado, como por ejemplo, placas de
memoria del tipo “SIMM”, de los item 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerara una
placa por funcion, independientemente de la cantidad de placas montadas para
implementar Ia funcion. Para cumplir con lo dispuesto se admitira la utilizacion de
subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de ios mismos atienda lo establecido en los item “A”, “B” y “C" Lo
dispuesto en este Régimen también se aplica a las unidades de control de
periférico, tales como controladoras de discos, cintas, impresoras y lectoras 6pticas
y/o magnéticas y a las expansiones de las funciones mencionadas en el item “A",
incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades
digitales de procesamiento.

8471.50.90

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
fntegracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los itemn “A” y “B" anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes madulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10)
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira Ia utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecide en los item “A” y “B". Noj|
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, Ia inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8471.60.52

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A, Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes: y C.
Integracion de las placas de circuito impreso Yy de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “B" anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.81 para aparatos de "facsimil" de Ios item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de ios item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la

produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No
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desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, épticos y fuentes de
alimentacion.

8471.60.53

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes electricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y “B" anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes mdduios ¢ subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.80.91 para aparatocs de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20: y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira |a utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item "A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo ¢ gabinete de unidades de discos magnéticos, Gpticos y fuentes de
alimentacion.

8471.60.59

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componenies en las placas de circuitc impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C,
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y "B anteriores. '
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1} Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item "A” y *B”. No
desnaturaliza el cumplimiento def régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion. '

8471.60.61

Cumplir con el siguiente procesc productivo: A. Montaje y soldadura de todes los
componentes en las placas de tircuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totaimente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre gue la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpc o gabinete de unidades de discos magneéticos, opticos y fuentes de
alimentacion. |

8471.60.62

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes electricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con fos item *A" y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizagign
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de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en ios item “A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusidn en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos y fuentes de
alimentacion.

8471.60.80

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso, B. Montaje de las partes eléctricas
y mecdnicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanijsmos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item "A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacidn.

8471.60.90

Cumpilir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos ios
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A" y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
praduccion de los mismos atienda lo establecido en los item "A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, ia inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos y fuentes de
alimentacién. .

8471.70.12

DISCOS DUROS. - Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso: B. Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas, totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; C. Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto finai de acuerdo con los item
"A"y "B”, D. Se admitira la utilizacién de subconjuntos montados en los Estados
Partes por terceros siempre que la produccion de los mismos atienda Io establecido
en los item "A" y "B", y E. Para la produccion de discos magnéticos duros con
capacidad de almacenaje superior a 1 {un) GBYTES por HDA (Head Disk
Assembly) no formateado, podra optarse entre cumplir con lo dispuesto en los item
“A” 0 “B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el item “A" deberan ser
soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que
implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicacion con la
unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y
grabacion; c) o lectura y grabacion.

8471.70.19

DISCOS DUROS. - Cumplir con el siguiente proceso productive: A. Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje
de las partes eléctricas y mecdnicas, totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; C. Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes -
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final de acuerdo con los item
"A"y "B"; D. Se admitira la utilizacién de subconjuntos montados en los Estados
Partes por terceros siempre que la produccién de los mismos atienda lo establecido

en los item "A" y "B", y E. Para la produccion de discos magnéticos duros con AN
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capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk
Assembly) no formateado, podra optarse entre cumplir con lo dispuesto en los item
‘A" 0 "B” y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el item “A” deberan ser
soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso gue
implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicacién con la
unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y
grabacion; ¢) o lectura y grabacién.

8471.70.39

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del_producto final de acuerdo con los item “A” y “B" anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3} Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo citerpo ¢ gabinete de unidades de discos magnéticos, 6pticos y fuentes de
alimentacion.

8471.70.90

Cumpiir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas. de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
¥y mecdnicas, totaimente desagregadas, a nivel basico de componentes: y C.
Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento de! régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos y fuentes de
alimentacion.

8471.80.00

Cumptir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en [as placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas

.|y mecénicas, totaimente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.

Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion de! producto final de acuerdo con los item “A” y “B" anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes mddulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.80.91 para aparatos de "facsimil”" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3} Banco de martillos de los subitemn 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de ios item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, éptices y fuentes de
alimentacién.

8471.90.11

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totaimente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas

en la formacién del producto final de acuerdo con los item "A” y “B” antericres. ™\
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;; Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
., /4 |del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)

Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10|
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira Ia utilizacion
de subconjuntos mentados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos y fuentes de
alimentacién.

8471.90.12

Cumpilir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje vy soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y.mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracioén de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item "A” y "B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos ¢ subconjuntos: 1) Mecanismos
dei item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacicn
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y "B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusidn en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacién.

8471.90.13

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
¥y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismas
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que fa
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item *A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, épticos y fuentes de
alimentacion. '

8471.90.19

Lumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos fos
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en |la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21,10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccidn de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definidg, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8471.90.90

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas

y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
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integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médules o subconjuntes: 1} Mecanismos
def item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.81 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de ios item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que ia
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item "A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, ia inclusién en un
mismo cuerpe o gabinete de unidades de discos magneticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8472.10.00

60% de valor agregado regional

8472.30.90

60% de valor agregado regional

8472.90.10

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
compeonentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item "A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatcs de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y B471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusiéon en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8472.90.21

Cumglir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecdnicas, totaimente desagregadas, a nive! basico de componentes;y C.
Integracién de las placas de circuito impreso y de [as partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerda con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes méduios o subconjuntos: 1) Mecanismos
del itemn 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8§517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, ia inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, épticos y fuentes de
alimentacion.

8472.90.29

Cumplir con el siguienie proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecdnicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes;y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes méduios o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para imprescras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B”™. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de crigen definido, la inciusidn en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes dB\
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VT » WO F  [alimentacion.
8472.90 0=~ 60% de valor agregado regional
8472.90.59 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y *B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira |a utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda io estabiecido en los item “A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de

alimentacidn.
8472.90.91 60% de valor agregado regional
8472.90.99 60% de valor agregado regional
8473.10.10 60% de valor agregado regional
B8473.29.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O

ELECTRONICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos
los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.
8473.29.90 ' Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los

‘ componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de ias partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes: y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y "B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10)
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitern 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjunios montados en los Estados Partes por terceros, siempre gue la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8473.30.11 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas ¥y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.498.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de crigen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacién.

8473.30.19 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanigag
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en la formacion del producto final de acuerdo con los item "A” y "B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes mddulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
de!l item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos dei item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Bance de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
preduccién de los mismos atienda lo establecido en los item *A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiente del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabkinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacién.

8473.30.31

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final de acuerdo con los item “A” y “B" anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismaos del item 8517.90.91 para aparates de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martilios de los subitermn 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira |a utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre gue la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item *A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8473.30.39

Cumplir con el siguiente procesc productivo: A. Montaje y soidadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecéanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y "B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitern 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre gque la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No
desnaturaliza el cumpiimiento del régimen de origen definidg, 1a inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8473.30.41

CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O
ELECTRONICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos
los componentes, siempre gque estos no partan de la subpartida 8473.30.

8473.30.42

PLACAS (MODULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O tGUAL
A 50 CM2. - Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla
semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastiila; C. Test
{(ensayo) eléctrico; D. Marcacién (identificacion) del componente (memoria); y E.
Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito

- limpreso.

8473.30.49

CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O
ELECTRONICOS. Montaje y soidadura en las placas de circuito impreso de todos
los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.

8473.30.99

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes electricas y mecanicas

en la formacidn del producto final de acuerdo con los item “A” y “B” anteriores. ™
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Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del itern 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martilios de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.1 1. Se admitira la utitizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y “B". No
desnaturaliza el cumnplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magneéticos, opticos y fuentes de
alimentacion.

8473.40.10

CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O
ELECTRONICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos
jos componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.

8473.50.10

CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O
ELECTRONICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos
los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.

8473.50.32

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso, B. Montaje de las partes electricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién de! producto final de acuerdo con los item “A” y "B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes médulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item "A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion. '

8473.50.39

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totaimente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C. '
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item “A” y “*B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes méduios o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item B473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccién de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y "B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion. :

8473.50.50

PLACAS (MODULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL
A 50 CM2. - Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla
semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test
(ensayo) eléctrico; D. Marcacion (identificacion) def componente (memoria); y E.
Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito
impreso.

8473.50.90

Cumplir con ef siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en ia formacién del producte final de acuerdo con los item “A” y “B" anteriores.

Estan exentos del montaje los siguientes modulos ¢ subconjuntos: 1) Mecanismes

b

69 :

%

NN




SECSETARiA DEL MERCOSUR
RESOLUCION GMC N° 26/01 — ARTICULO 10
FE DE ERRATAS — ORIGINAL-15/1Vi2610

Agustin Colombo Sierra
Director

del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que ia
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item "A” v “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos y fuentes de
alimentacion.

8474.10.00 60% de valor agregado regional

8474.20.10 60% de valor agregado regional —

8474.20.90 50% de valor agregado regional e CAN D

8474.31.00 80% de valor agregado regional T TOX

8474.32.00 60% de valor agregado regional /s A

8474.39.00 60% de valor agregade regional [ g AR

8474.80.10 60% de valor agregado regional | S WERPE-G

8474.80.90 60% de valor agregado regional o _——" A

8474.90.00 60% de valor agregado regional N, oA

8475.10.00 60% de valor agregado regional NyPosy e o

8475.21.00 60% de valor agregado regional

8475.29.10 60% de valor agregado regional

8475.29.90 60% de valor agregado regional

8475.90.00 60% de valor agregado regional

8476.21.00 60% de valor agregado regional

8476.29.00 60% de valor agregado regional

8476.81.00 60% de valor agregado regional

8476.89.10 60% de valor agregado regional

8476.89.90 60% de valor agregado regional

8476.90.00 60% de valor agregado regional

8477.10.11 60% de valor agregado regional

8477.10.19 60% de valor agregado regional

8477.10.21 60% de valor agregado regional

8477.10.29 60% de valor agregado regional

8477.10.91 60% de valor agregado regional

8477.10.99 60% de valor agregado regionat

8477.20.10 80% de valor agregado regional

8477.20.90 60% de valor agregado regional

8477.30.10 60% de valor agregado regiona!

8477.30.90 60% de valor agregado regional

8477.40.10 60% de valor agregado regional

8477.40.90 60% de valor agregado regional

8477.51.00 60% de valor agregado regional

8477.59.11 60% de valor agregado regional

8477.59.19 60% de valor agregado regional

8477.59.90 60% de valor agregado regional

8477.80.10 60% de valor agregado regional

8477.80.90 60% de valor agregado regional

8477.90.00 60% de valor agregado regional

8478.10.10 60% de valor agregado regionai

8478.10.90 60% de valor agregado regional

8478.90.00 60% de valor agregado regional

8479.10.10 80% de valor agregado regional

8479.10.90 60% de valor agregado regional

8479.20.00 60% de valor agregado regional

8479.30.00 60% de valor agregado regional N
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8479.40.00 60% de valor agregado regional
8479.50.00 60% de valor agregado regional
8479.60.00 60% de valor agregado regional
8479.81.10 60% de valor agregado regional
8479.81.90 60% de valor agregado regional P
8479.82.10 60% de valor agregado regional L2 OPTERICN
8479.82.90 60% de valor agregado regional 47 "»%\
8479.89.11 60% de valor agregado regional 7~ = <
8479.89.12 - |60% de valor agregado regional i SEC ETARTA =i
8479.89.21 60% de valor agregado regional i\ S —SENERa, S
8479.89.22 60% de valor agregado regional W IV
8479.89.40 60% de valor agregado regional RNCGH 4
8479.89.91 60% de valor agregado regional N N
8479.89.92 6Q% de valor agregado regional
8479.89.99 60% de valor agregado regional
8479.90.90 80% de valor agregado regional
8480.10.00 60% de valor agregado regional
8480.20.00 80% de valor agregado regional
8480.30.00 60% de valor agregado regional
8480.41.00 60% de valor agregado regional
8480.49.10 60% de valor agregado regional
8480.49.90 60% de valor agregado regional
8480.50.00 60% de valor agregado regional
8480.60.00 60% de valor agregado regional
8480.71.00 80% de valor agregado regional
8480.79.00 60% de valor agregado regional
8481.10.00 60% de valor agregado regional
8481.20.90 60% de valor agregado regional
8481.30.00 80% de valor agregado regionai
8481.40.00 60% de valor agregado regional
8481.80.21 60% de valor agregado regional
8481.80.29 60% de valor agregado regional
8481.80.39 60% de valor agregado regional
8481.80.92 80% de valor agregado regional
8481.80.93 60% de valor agregado regional
8481.80.94 60% de valor agregado regional
8481.80.95 60% de valor agregado regional
8481.80.96 60% de vaior agregado regional
8481.80.97 60% de valor agregado regional
8481.80.99 60% de valor agregado regional
8481.90.90 60% de valor agregado regional
8483.10.50 60% de valor agregado regional
8483.40.10 80% de valor agregado regional
8483.40.90 60% de valor agregado regional
8483.60.11 60% de valor agregado regional
8483.60.19 60% de valor agregado regional
8483.60.90 60% de valor agregado regional
8483.90.00 60% de valor agregado regional
8484.20.00 80% de valor agregado regionai
8486.20.00 60% de valor agregado regional
8487.10.00 80% de valor agregado regional
8487.90.00 60% de valor agregado regional
8501.33.10 60% de vaior agregado regionai
8501.33.20 60% de valor agregado regional I\
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8501.34.11 80% de valor agregado regional

8501.34.19 60% de valor agregado regional

8501.34.20 60% de valor agregado regional AN

8501.40.21 60% de valor agregado regional SRS AN

8501.40.29 60% de valor agregado regional > AN

8501.51.10 80% de valor agregado regionai = p R 2

8501.51.20 60% de valor agregado regionai - N

8501.51.90 60% de valor agregado regional el |

8501.52.10 80% de valor agregado regional . Rey/d

8501.52.20 60% de valor agregado regional IO0cy « © 7

8501.52.90 60% de valor agregado regional ==

8501.53.10 60% de valor agregado regional

8501.53.20 60% de valor agregado regionai

8501.53.90 60% de valor agregado regional

8501.61.00 60% de valor agregado regional

8501.62.00 60% de valor agregado regional

8501.63.00 60% de valor agregado regional

8501.64.00 60% de valor agregado regional

8502.11.10 60% de valor agregado regional

8502.11.90 B80% de valor agregado regional

8502.12.10 60% de valor agregado regional

8502.12.90 60% de valor agregado regionai

8502.13.11 60% de valor agregado regional

8502.13.19 60% de valor agregado regional

8502.13.90 60% de valor agregado regional

8502.20.11 60% de valor agregado regional

8502.20.19 60% de valor agregado regional

8502.20.90 60% de valor agregado regional

8502.31.00 60% de valor agregado regional

8502.39.00 60% de valor agregado regionai

8502.40.10 60% de valor agregado regional

8502.40.90 60% de valor agregado regional

8503.00.90 60% de vaior agregado regional

8504.21.00 60% de valor agregado regional

8504.22.00 60% de valor agregado regional

8504.23.00 60% de valor agregado regional

8504.33.00 60% de valor agregado regional

8504.34.00 60% de valor agregado regional

8504.40.30. 60% de valor agregado regional

8504.40.50 60% de valor agregado regional

8504.40.90 60% de valor agregado regionai

8504.90.30 60% de valor agregado regional

8504.90.40 60% de valor agregado regional

8505.20.10 60% de valor agregado regional

8505.20.90 60% de valor agregado regional

8505.90.80 60% de valor agregado regional!

8505.90.90 60% de valor agregado regional

8508.60.00 60% de valor agregado regional

8510.20.00 60% de valor agregado regional

8510.90.90 60% de valor agregado regional

8511.80.30 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes electricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanic
en la formacion de! producto final de acuerdo con los item "A” y "B" anteriores.

ey
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Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira [a utilizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B”. No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo. cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, dpticos y fuentes de
alimentacion..

8514.10.10 60% de valor agregado regional

8514.10.90 60% de valor agregado regional ——

8514.20.11 60% de valor agregado regional P MER IS

8514.20.19 60% de valor agregado regional A AN

8514.20.20 60% de valor agregado regional 7< O

8514.30.11 60% de valor agregado regionai [z SECRETARIZ - &

8514.30.19 60% de valor agregado regional \Q _GENERa; =1

8514.30.21 60% de valor agregado regional % i

8514.30.29 60% de valor agregado regional e N4

8514.30.90 60% de valor agregado regional IV e NO

8514.40.00 60% de valor agregado regional o

8514.90.00 60% de vaior agregado regional

8515.11.00 60% de valor agregado regional

8515.19.00 60% de valor agregado regional

8515.21.00 680% de valor agregado regional

8515.29.00 80% de valor agregado regional

8515.31.10 60% de valor agregado regional

8515.31.90 60% de valor agregado regional

8515.39.00 60% de valor agregado regional

8515.80.10 60% de valor agregado regional

8515.80.90 60% de valor agregado regional

8515.90.00 60% de valor agregado regional

8517.12.11 Cambic de partida y que cumpla con e! siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producte final.

8517.12.12 Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productive: A - Montaje

+jcoma minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecénicas en la formacion del producto final.

8517.12.13 Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producte; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.12.19 Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje

como minimo del 80% de Ias placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos ios componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totaimente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - integracion de las placas de circuito impreso y de las partes

eléctricas y mecénicas en la formacion del producto final. ™
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Cumplimiento del siguiente proceso productivo: A - Montaje como minimo del 80%
de ias placas de circuito impreso por producto;B - Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito imprese; C - Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas totalmente desagregadas a nivei basico de componentes; y D -
integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecanicas
en la formacién del producto final.

8517.12.22

Cambio de partida y gue cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los compenentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.12.23

Cambic de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.12.29

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totaimente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecdnicas en la formacion del producto final.

8517.12.31

Cumplimento del siguiente proceso productivo: A - Montaje como minimo del 80%
de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes electricas
y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de componentes; y D -
integracion de las placas de circuito impreso y de las partes electricas y mecanicas
en la formacién del producto final.

8517.12.33

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo det 80% de las placas de circuito impreso por productc; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.12.39

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
coma minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.12.41

Cambio de partida y que cumpia con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como. minimo del 80% de las placas de circuitc impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.12.49

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso,; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién dei producto final.

8517.12.90

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producte; B - Montaje y

/“

soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
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ﬁé las partes eléctricas y mecdnicas totaimente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.18.20

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componenies en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eiéctricas y mecanicas totaimente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.61.11

Cambio de partida y que cumpia con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totaimente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.61.19

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de ias placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.61.20

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.61.43

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo det 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuitc impreso; C - Montaje
de ias partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de |as partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.61.49

Cambio de partida y que cumpia con €l siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de ias paries eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componerntes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto finai.

8517.61.91

Cambio de partida y que cumpia con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de ias placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de {odos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en ia formacién del producto final.

8517.61.92

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuite impresg; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.61.99

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes -
gléctricas y mecanicas en la formacién del producto final. ~
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Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecdnicas en fa formacion del producto final.

8517.62.13

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productive: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Infegracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final. .

8517.62.14

‘1{Cambio de partida y que cumpila con el siguiente proceso productivo: A - Montaje

como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.62.19

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivei basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacidn del producto final.

8517.62.21

Cambio de partida y gue cumpia con el siguiente procesc productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los compoenentes en las piacas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléciricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de |as placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.62.22

Cambio de partida y que cumpia con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producte; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D ~ Integracion de tas placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.62.23

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los compoenentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.62.24

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productive: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracidn de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.62.29

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totaimente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuite impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion dei producto finai.

8517.62.31

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaja
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de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
compoenentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.62.32

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por preducto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes,; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecénicas en la formacién del producto final.

8517.62.33

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productive: A - Montaje
como minimo del 80% de Ias placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las piacas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.62.41

Cambio de partida y que cumpila con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléciricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.62.48

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo de! 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléciricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las ptacas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.62.51

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivei basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en {a formacion del producto finat.

8517.62.53

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecdnicas en la formacion del producto final.

8517.62.55

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de fas placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soidadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eiéctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.62.61

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eiéctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.62.62

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente procesa productivo: A - Montaje
comao minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de

componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final, _ N
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REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A-Montaje como minimo
del 80% de las placas de circuito impreso por productos; B — Montaje y soldadura
de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C — Montaje de las
partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivei basico de
componentes; y D — Integracion de las placas d circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.62.65

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A-Montaje como minimo
del 80% de las placas de circuito impreso por productos; B — Montaje y soldadura
de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las
partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D — Integracion de las placas d circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.62.71

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
compoenentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las paries
eléctricas ¥y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.62.72

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minime del 80% de las placas de circuito impreso por producte; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.62.79

Cambio de partida y que cumpla ceon el siguiente proceso productive: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas {otaimente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.62.91

Cambio de partida y que cumpia con el siguiente proceso praductivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nive! basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.62.93

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totaimente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8517.62.94

Cumpiir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas |
y mecanicas, totaimente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las paries eléctricas y mecanicas
en la formacién dei producto final de acuerdo con ios item “A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modules o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresocras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utitizacion
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre gue la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item “A” y “B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inctusion en un
mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de
alimentacion. . R
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8517.62.95 ===

'Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje

como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecdnicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecdnicas en la formacion det producto final.

8517.70.10

Circuitos impresos montados con componentes eléctricos o electronicos.
Reguisito: Montaje y soldadura en las piacas de circuito impreso de todos Jos
componentes, siempre que estes no partan de la subpartida 8473.30

8517.62.96

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso preductivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eiéctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.70.92

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
scldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8517.70.99

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Moniaje
de las partes eléctricas y mecanicas totaimente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecénicas en la formacion del producto final.

8518.10.10

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las piacas de circuito impreso por producto: B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8518.29.10

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Mantaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8519.81.20

80% de valor agregado regional

8521.10.10

60% de valor agregado regional

8521.10.90

60% de vaior agregado regional

8521.90.10

60% de valor agregado regional

8523.52.00

COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS
OPTOELECTRONICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de
la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla
montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectronico; D. Marcacion (identificacion);
E. Los circuitos integrados bipolares con tecnologia superior a cinco micrones
(micra) y los diodos de potencia deberan también realizar el procesamiento fisico-
guimico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monoliticos
proyectados en alguno de los Estados Partes estan exentos de realizar las etapas
“A"y “B” anteriores.

8523.59.10

Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto: B - Montaje y
soldadura de fodos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de

componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las parles
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eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

3525.50.19 Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo def B0% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producto final.

8525.50.29 Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producte; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de [as placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8525.60.10 Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracién de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacion del producio final. '

8525.60.90 Cambio de partida y que cumpla con el siguiente procesc productivo: A - Montaje
como minimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y
soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje
de las partes eléctricas y mecanicas totalmente desagregadas a nivel basico de
componentes; y D - Integracidn de las placas de circuito impreso y de las partes
eléctricas y mecanicas en la formacién del producto final.

8525.80.11 60% de valor agregado regional
8525.80.12 60% de valor agregado regional
8525.80.21 60% de valor agregado regional
8526.10.00 60% de valor agregado regional
8526.91.00 60% de valor agregado regional
8528.41.10 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los

componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
integracién de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecéanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item "A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.81 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacién
de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la
produccion de los mismos atienda lo establecido en los item A" y "B". No
desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusién en un
mismo cuerpo 0 gabinete de unidades de discos magnéticos, épticos y fuentes de
alimentacion.

8528.41.20 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los
componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas
y mecanicas, totalmente desagregadas, a nivel basico de componentes; y C.
Integracion de las placas de circuito impreso y de las partes eiéctricas y mecanicas
en la formacion del producto final de acuerdo con los item *A” y “B” anteriores.
Estan exentos del montaje los siguientes madulos o subconjuntos: 1) Mecanismos
del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2)
Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil” de los item 8517.21.10
y 8517.21.20; y 3) Banco de martilios de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para
impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilizacion
de subcanjuntos montados en ios Estados Partes por terceros, siempre que la

produccion de los mismos atienda lo estabiecido en los item "A” y “B". No (\ '
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